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导电性高分子固体铝电解电容器

◆贴片型焊接推荐条件

　使用锡膏，在玻璃环氧树脂基板（90L×50W×0.8t mm, 带电阻）上进行焊接的时候，产品上部及端子部分温度，时间的推荐范围如

下表所示。

回流次数不超过 2 次。第 1 次回流之后，必须确保电容器的温度已经完全冷却到室温 (5～35℃ ) 后方可进行第 2 次回流。

◆推荐引线型的焊接条件
●波峰焊接条件
　预热：150℃　120秒Max
　波峰焊：260+5℃ Max　10+1秒Max（或380±10℃  3±0.5秒以下：手焊）

 ● 回流概要

　焊接方法 : 空气回流法或红外线回流法

◆使用注意事项

导电性高分子固体铝电解电容器焊接推荐条件

产品外形

 ● 推荐焊盘尺寸

1．焊接方法
贴片型因用于回流焊，不适合于波峰焊焊接，请务必注意.

2．关于回流焊接
请采用上述焊接方法和在推荐条件下使用。此外，请注意即使是相同的

设定条件，当以下设定条件不同时也会出现温度差。当条件不同于以上

推荐条件时，请贵司确认电容器实际受到的温度应力之后与本公司进行

探讨。

①产品的位置不同。( 基板边缘部的温度上升高于基板中央部。)

②零件数量、安装密度不同。( 零件数量越少，安装密度越低，温度上升越大。)

③使用基板种类不同。( 同尺寸、厚度时，为了得到相同的基板温度，需要

将陶瓷基板的温度设定得比玻璃环氧树脂基板低，但这样零件受到的应

力变大。)

④基板的厚度不同。( 基板越厚，和③同样，需要将炉内温度设定得越高。)

⑤基板的大小不同。( 基板越大，和③同样，需要将炉内温度设定得越高。)

⑥焊剂厚度不同。( 当焊接厚度非常薄时，请向我司咨询。)

⑦利用红外线进行焊接时，加热器的位置不同。( 下部加热和电热板同样，

电容器的破损将减少。)

⑧随焊接条件变化的漏电流，可能会在焊接后增大 ( 数 mA 左右 )。此外，

通过加载电压使用，漏电流会逐渐变小。

⑨关于汽相焊（Vapor Phase Soldering）的焊接方法，请另外与我们联系。

3．手动重焊
当出现错焊时请进行手动重焊。此时，请设定烙铁尖端温度为380±10℃、

对电容器进行３±0.5秒以下的焊接。

4．机械应力
焊接后，如果对电容器施加机械应力将可能导致异常发生，请务必注意。

请避免拿住电容器主体，按压电容器，翻转基板。

5．粘着剂
建议利用粘着剂固定产品。关于粘着剂的选择请考虑以下各点。

①短时间内能低温硬化。

②粘着力强，硬化后耐热性能优良。

③开封后使用时间长。

④对产品无腐蚀性。

6．基板清洗
请在容许条件下清洗。此外，为了使清洗液无残留，请在清洗后马上用

50～ 85℃的热风干燥10分钟以上。

7．涂装
①安装后，在基板上涂装树脂时，为了减轻电容器受到的应力，建议涂上

缓冲剂。(请使用无卤素类的涂层树脂。)

②涂装树脂时，请确认已经无清洗液残留后再进行树脂涂装。

8．树脂封装
树脂中卤素离子多的时候，该成分有可能通过封口橡胶侵入到内部从而

导致异常发生，请务必注意。

9．其他
也请参照 ( 导电性高分子铝固体电解电容器 ) 使用注意事项。
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导电性高分子固体铝电解电容器

导电性高分子固体铝电解电容器的推算寿命

对象系列：PXN/PXT/PXJ/PXG/PXK/PXS/PXF/PXE/PNA/PXA/PXD/PXH/PSW/PSJ/PSG/PSK/PSF/PSE/PSC

导电性高分子固体铝电解电容器与铝电解电容器一样属于寿命有限的电子元器件，其寿命受周围的温度、湿度等环境条件，以及

纹波电流、浪涌电压等使用条件的影响。

铝电解电容器的寿命一般受电解液通过封口部向外蒸发现象的影响，表现为静电容量的减少、损失角正切值的增大。而导电性高

分子固体铝电解电容器的寿命，主要受氧气通过封口部从外部进入电容器内部而导致的导电性高分子的氧化老化、或者由环境温度或

自发热导致的导电性高分子的热老化的影响，表现为损失角正切值及ESR的增大。氧气的渗透速度像电解液的蒸发一样同样依存于温度，

其关系也用阿雷尼厄斯定律表示。所以，推算寿命的计算使用10℃2倍定律。

1．寿命推算式
考虑过周围温度和纹波电流的自身温度上升的影响后的寿命推算式用如下公式（1）表示。

Lx=Lo×2 ×2
To-Tx　
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-ΔT
10 ���������������（1）

Lx� ：在实际使用条件中推算的寿命（小时）

Lo� ：工作温度为最大，施加额定电压时的规定寿命（小时）

To� ：�制品的工作上限温度（℃）�

40℃以下的时候，在推算寿命的时候请按40℃来推算

Tx� ：实际使用时的周围温度（℃）

ΔT�：叠加纹波电流时的自我温升（℃）

通过降低周围温度和减小实际使用的纹波电流，可以延长导电性高分子固体铝电解电容器的寿命。

叠加纹波电流时的大致的自我温升ΔT可以用如下公式（2）算出。

Ix
Io（ 　）
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ΔT=ΔTo× ����������（2）

ΔTo�：叠加额定纹波电流时的自我温升

制品的工作上限温度
ΔTo

Tx≦105℃ 105℃＜Tx≦125℃

105℃ 20℃ –
125℃（PXH系列（F70尺寸）除外） 20℃ 3℃

125℃（仅PXH（F70尺寸）） 20℃ 5℃

Ix� ：实际使用时的纹波电流（Arms）

Io� ：在工作上限温度时的用频率系数修正后的额定纹波电流（Arms）

如果需要得到更加准确的ΔT，推荐使用热电偶进行实测。

2．额定纹波电流频率修正系数
导电性高分子固体铝电解电容器虽然比铝电解电容器ESR更低，但同铝电解电容器一样，叠加纹波电流会产生自我温升。因为频率

不同，ESR的值也不同，所以自我温升的幅度也随着纹波电流频率的不同而不同。因此，实际使用的纹波电流的频率与标准品一览表的

规定值不同时，请按乘以额定纹波电流频率修正系数之后的值变换额定纹波电流值。

导电性高分子固体铝电解电容器是一种以在高频领域ESR非常低的产品。因此，在低频领域ESR会相对变高。所以，在低频领域，

可以叠加的纹波电流值会变小。

在低频领域使用时，请注意叠加纹波电流值的大小。

3．推算寿命计算条件
请注意推算出来的结果并不是保证值。

在对设备进行寿命设计的时候，请检讨使用寿命充裕的电容器。

推定寿命计算结果超过15�年的场合，按15�年为上限。

如果需要推定寿命15�年以上的产品，请与弊司联系。


